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Abstract (en)
The pump has a coolant circuit including a software-based control unit (7) connected with a pressure sensor (5) and a temperature sensor (6) and
having a material data storage (12) for a coolant. The sensors are arranged between an evaporator (4) and a compressor (1) and viewed in a circuit
flow direction. Another temperature sensor (8) and another pressure sensor (10) are connected with the unit (7) and viewed in the direction. The
sensor (8) is arranged at the circuit before a condenser (2). The sensor (10) is arranged at the circuit between the compressor and an expansion
valve (3).

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Warmepumpe, umfassend einen Kaltemittelkreislauf mit eine Verdichter (1), einem Kondensator (2), einem
Expansionsventil (3), einem Verdampfer (4), einem in Kreislaufstrdmungsrichtiihg gesehen zwischen dem verdampfer (4) und dem Verdichter
(1) angeordneten Drucksensor (5), einem in Kreislauf stromungsrichtung gesehen zwischen dem Verdampfer (4) und dem Verdichter (1)
angeordneten Temperatursensor (6) und einer Regeleinheit (7), die mit dem Druck- (5) und dem Temperatursensor (6) verbiinden ist. Nach der
Erfindung ist vorgesehen, dass zur wirkungsgradbilanzierung des Kaltemittelkreielaufs mit Hilfe der softwarebasierten Regeleinheit (7), die einen
Stoffdatenspeicher (12) fir mindestens ein Kéltemittel umfasst, in Kreislaufstrdmungsrichtung gesehen am Kaltemittelkreislauf vor dem Kondensator
(2) ein mit der Regeleinheit (7) verbundener Temperatursensor (8) und in Kreislaufstrdmungsrichtung gesehen am Kaltemittelkreislauf zwischen dem
verdichter (1) und dem Expansionsventil (3) ein mit der Regeleinheit (7) verbundener Drucksensor (10) angeordnet ist.
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